
2025 年 12 月 01 日 

 

展示会『ネプコンジャパン2026』出展のお知らせ 

 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび弊社は、2026 年 01 月 21 日(水)より 01 月 23 日(金)まで開催される『ネプコンジャパン 2026』に出展する

運びとなりました。 

本展示会では、EMS(電子機器受託製造サービス)の最新能力を紹介し、製造機能だけではない弊社独自の付加価値として、電

子業界の課題に挑戦するソリューションを紹介します。 

①銀、金、プラチナ、ニッケル、銅、誘電体、抵抗体の導電性金属錯体インクを開発する『Electroninks』 

②デジタル製品開発とイノベーション支援を専門とするテクノロジー企業『Innominds』 

最先端の材料と、エッジ AI 対応の ODM ソリューションを活用し、エレクトロニクス製造のニーズに応え、先進的な未来の

創造に皆さまと共に取り組んでまいります。 

  

※ブースイメージとなります。実際の出展ブースとは変更になる可能性ございます。 

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ぜひお立ち寄りいただけますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

展示会名：ネプコンジャパン 2026（https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html#/） 

開催日時：2026 年 01 月 21 日(水)〜01 月 23 日(金) 10:00〜17:00 

会場：東京ビッグサイト（アクセスはこちら：https://www.bigsight.jp/visitor/access/） 

弊社ブース番号：E7-12 

出展内容：EMS 事業能力紹介 / Electroninks 紹介 / Innominds 紹介 

入場方法：事前登録（https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1523277294327642-H1N） 

お問い合わせ先： 

シークス株式会社 営業企画室（代表メール：eigyokikakushitsu@siix-global.com） 

展示会担当者：坂本/川田（電話：03-6773-7909 メール：takuma.kawada@siix-global.com） 

以上 
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